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正位度检测

(正位度以7.49为中心后量测）

(量测1.6圆孔中心）

焊
脚

高
度

上下壳焊接后剥离强度70kgf Min.
中间铁片与外铁壳焊接后顶出强度50kgf Min.

SHENZHEN ZDT TECHNOLOGY CO.,LTD

深圳市中科兴达科技有限公司

母座 防水带耳沉板1.05

RoHS
Compliant Pb

CF292-16  X   X  XX    R  - F5

6.PART NUMBER CODE:(产品料号）

防水等级

接触镀金 ，其它



焊点切片位置 焊点切片位置

ＰIN内部说明：

SHENZHEN ZDT TECHNOLOGY CO.,LTD

深圳市中科兴达科技有限公司

RoHS
Compliant Pb

母座 防水带耳沉板1.05

MATED CONDITION(REF.)




